（別紙）エントリーシート
貴社の情報について記載願います。

	① 貴社名
	

	② 所在地
	〒　　　－
　

	③ 資本金
	　●億●万円

	④ 従業者数
	　●名　

	⑤ 主要事業の内容
	




	⑥ 会社URL

	






	エントリーシート記載のご担当者様の連絡先
	役職①
	
	氏名①
	

	
	TEL①
	
	E-mail①
	

	
	役職②
	
	氏名②
	

	
	TEL②
	
	E-mail②
	


※必要に応じて人数を増やしてください。


■確認事項（必須）
エントリーシート、補足説明資料（説明動画を含む。）には、機密情報が一切含まれていない公表可能情報であることを保証し、本技術交流会事務局、参加する半導体メーカー５社及び東北、中国、九州地方等の経済産業局が事務局をつとめる半導体産業振興に係る協議会（研究会、コンソーシアム等）への提供を承諾いたします。
同意いただける場合は下記ボックスに「○」を入れてください。
	上記確認事項に同意します。
	





１．提案技術に関するカテゴリー
提案技術に当てはまるカテゴリーを以下の選択肢から選択して下さい（○はいくつでも可）。

	［ご提案技術の該当する項目］
1．コスト削減に関連する技術
2．メンテナンスに関連する技術
3．新工法・プロセス革新に関する技術
4．廃棄物処理に関する技術
	5．省エネ・蓄エネに関する技術
6．再エネ導入・再エネ活用に関する技術
7．消耗部品に関する技術
8．素材に関する技術
9．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）




２．提案技術に関するテーマ/タイトルを「簡潔」に、ご記載ください。

	（記載例）
～～～～を効率化します！
～～～を革新します！
これまでにない～～～～！
消費電力を●％削減します！




３．提案技術の概要、特徴、採用・導入実績、開発の状況・研究段階、知的財産権の状況、既存技術と比較した場合の優位性等をご紹介ください。
※全ての話題に触れていただく必要はなく、記載可能な範囲で記載をお願いします。
※その他自由に【●●】と記載事項を追加いただいて結構です。

	（記載例）
【概要】
～～～～～。

【特徴】
　～～～～～。

【採用・導入実績】
　～～～～～。

【開発・研究の状況】
　～～～～～。

【知的財産権の状況】
～～～～～。

【既存技術と比較した場合の優位性】
～～～～～。

【販売ロット、単価、費用対効果】
～～～～～。



４．半導体メーカーの用途方法、用途場面等、技術の用途イメージについて記載願います。

	（記載例）
～～～の場面で、～～～のように利用することで、～～～の結果が見込まれる。
～～～の工程の～～～で利用することで効率化が図られる。





５．これまでの半導体関連事業の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記入下さい。
　※半導体関連企業との取引実績、受賞歴、取組年数、技術を活用した製品例、提案技術の優位性など、保有技術のアピールになる点がありましたら、極力ご記入ください。
	






６．事情により、エントリーシート及び補足説明資料（説明動画を含む。）について、提出・共有を避けてほしい半導体メーカーがある場合は、当該半導体メーカーを記載してください。
※本記載欄に記載がある企業には、本エントリーシート及び補足説明資料（説明動画を含む。）につ
　いては、共有いたしません。
	（記載例）
　●●株式会社
　●●株式会社





７．その他、特筆すべき事項があれば記載してください。（要望等、全てにお応えできない場合もございます）
	







※必要に応じて枠の大きさを調整してください。
※資料のページ数に上限は設けませんが、問いに関連しない記載は極力省略願います。
※本エントリーシート、補足説明資料（説明動画を含む。）には、秘密情報を一切含まないでください。
